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Funkcni vzorek

Mikrokontrolérovy modul pro vyvojovy kit MLC interface
s TMS320F28335

v/ V souladu s definici uvedenou v doku-
mentu Utadu viady CR, &.j.: 1417/2013-
RVV ,Metodika hodnoceni vysledki vy-
zkumnych organizaci a hodnoceni vy-
sledkd ukonéenych programl (platna
pro léta 2013 az 2015 je uplatiio-
van funkéni vzorek ,Mikrokontrolérovy
modul pro vyvojovy kit MLC interface
s TMS320F28335".

/ Funkéni vzorek vznikl v pfimé souvis-
losti s feSenim: TA0O1010863.

/ Navrzeny a postaveny funkéni vzorek
zajistuje nasledujici:

— Modul nahrazuje nakladny modul
eZdsp 28335 fy Spectrum Digital
pfi zachovani funkéni kompatibility.

- Mikrokontrolér je osazen pfimo na
desku plosného spoje, coz odstra-
fuje problémy s nespolehlivou pa-
tici na eZdsp modulu.

- JTAG rozhranni mikrokontroléru
je maximalné zjednodu$ené, coz
zvySuje spolehlivost ladéni kédu v
TMS320F28335.

— Modul umoznuje vyuzit celou ka-
pacitu externi SRAM o velikosti
512kB.

- V zé&kladu je osazen galvanicky
oddéleny CAN budi¢ sbérnice.
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